Cette liste est un outil pour des ingénieurs de test, en effet elle énumère les principales étapes qui jalonnent  la vie d'un projet.

Introduction :

Choix de la plateforme de test

Estimation du temps de développement 

Evaluation du re-use au niveau matériel et logiciel 

Plan :

Lister l’ensemble des tests à couvrir

Mettre en place une traçabilitée matrix (tous les tests qui sont nécessaires) 

Création d’un planning qui décrit l’enchaînement des tâches, les différentes actions à

Menées, l’implication des différents acteurs

Exécution :

Design for test (DFT)

Hardware test final :

· Réalisation du schéma

· Revue du schéma

· Layout de la carte (PCB)

· Fabrication 

Couverture de test FMEA : revue avec le centre de design pour définir si de nouveaux test structurels doivent être rajoutés. (C.C entre deux pins voisines..)
Software test final :

90% codé et debuggé – objectif : 6 semaine après le premier silicium

100% codé et debuggé à la température ambiante  (temp room)

100% codé et debuggé pour les 3  températures (à froid, à chaud, ambiante)

Validation et qualification

Etude de la gauge : répétabilité et reproductibilité

Analyse des indicateurs Cp/Cpk

Examen par des « pères» .   

TPR : (Test prog release). Révision du programme de test  (évolution majeur). Documenter les modifications

Hardware probe :

Réalisation du schéma

Revue du matériel

Dessin (Layout) de la carte (PCB)

Fabrication 

Software probe

100% codé et debuggé

Validation :
Documentation 
Test final production release (off shore)
Optimisation du temps de test

Revue par des “pères”
FTRR (final test readiness review) / CAB (change action board).
Un contrôle (audit) est réalisé  pour valider le formalisme utilisé (qualité du logiciel, respect de certaines règles).  
Production probe release (off shore)
CAB
Ramp-up 

Test-time reduction plan
